中国科学院青年创新促进会工程与装备分会

2024年学术年会参会回执

	姓名
	
	单位
	
	个人
高清照片

	职务
	
	职称
	
	

	手机
	
	邮箱
	
	

	报告题目
	（如不作学术报告，此项可空）

	参与分论坛
	(专题一：先进器件与封装

(专题二：重大科学工程

(专题三：仪器与装备

	个人简介

	

	报告摘要
	

	是否参与
	(联合化材分会交叉创新圆桌会议   (国情考察   (女科学家论坛 

	圆桌会议议题征集
	例如：

1、广域暗、弱、小、多目标的可靠性探测与识别

2、光刻机国产化的关键技术难点
您的议题（内容字数不限）：

	酒店预定
	(尚德国际酒店 标间 480元/间

(尚德国际酒店 大床房 480元/间

(酒店自行预定

	缴费方式
	(银行提前转账

(会议现场缴费


备注：
1. 请于7月20日前填写本参会回执并发送至：qch@ms.xjb.ac.cn
2. 会务联系人：

孔雯雯，Tel:15999150671，邮箱：kongww@ms.xjb.ac.cn （参会及报告）
蔡珍珍，Tel:18690170694，邮箱：caizz@ms.xjb.ac.cn （缴费及发票）

王  信，Tel:15099512610，邮箱：wangxin210@ms.xjb.ac.cn （技术支持）
